
Highcon schließt die Lücke zwischen 
Designkreativität und Produktivität 

mit innovativer digitaler Technologie, 
die das Potenzial von Papier voll ausschöpft

A
CB

EUCLID IIIS EUCLID III BEAM EUCLID IIIC

Dekorative Stanzmuster

Versionisierung/Individualisierung

Blisterkarten/Hängekarten

Luxusverpackungen

Grußkarten

Pocket-Folder

Werbe- und Marketingmaterial (Broschüren, Faltblätter, Einladungen, Visitenkarten)

POS-/Regal-Wobbler, Shelf-Talker, Regaletiketten

Verpackungen

Trageverpackungen für Getränke

Stege/Einsätze

Thekendisplays

Sekundärverpackungen

POS - Displaykomponenten (Wellpappe)

LEISTUNG

STAPELHÖHE

TECHNISCHE 
DATEN

ABMESSUNGEN 
UND GEWICHT 
DER MASCHINE

ZUSATZMODULE

Max. Format (mm)
Min. Format (mm)
Karton- und Etikettenstärke (µ)
Mikrowellpappe (mm)
Wellpappe (mm)
Max. Durchsatz (Bogen/Stunde)

Höhe des Anlegerstapels, 
inkl. Palette (m)
Höhe des Auslagestapels, 
inkl. Palette (m)

Nettostanzbereich
Greiferrand (mm)

Länge (m)
Breite (m)
Höhe (m)
Nettogewicht (Tonnen)

HIDS (Integrierte digitale 
Highcon-Ausbrecheinheit)
Erweiterte Registerregelung
Stanzen anhand variabler Daten
CAD Light Editor

530 x 750 Hochformat (21 x 30 Zoll)
320 x 457 Hochformat (12,5 x 18 Zoll)
200-600 (8-24pt)
N+F+G bis zu 1,2 mm (47 pt)
-
2.750

1,1 (3,6 Fuß)

1 (3,3 Fuß)

510 x 750 (20,07 x 29,5 Zoll)
15 (0,59 Zoll)

8,6 (28 Fuß)
2,1 (7 Fuß)
2,3 (7,5 Fuß)
ca. 5

optional

optional
optional
inbegriffen

760 x 1.060 Hochformat (30 x 42 Zoll)
320 x 457 Hochformat (12,5 x 18 Zoll)
200-600 (8-24pt)
N+F+G bis zu 1,2 (47 pt)
-
2.250 für B1, 2.750 für B2

1,1 (3,6 Fuß)

1 (3,3 Fuß)

740 x 1.050 (29 x 41 Zoll)
15

8,6 (28 Fuß)
2,1 (7 Fuß)
2,3 (7,5 Fuß)
ca. 6,5

optional

optional
optional
inbegriffen

760 x 1.060 Hochformat (30 x 42 Zoll)
500 x 700 Hochformat (19,7 x 27,6 Zoll)
200-900 (8-36pt)
N+F+G bis zu 1,2 mm (47 pt)
E bis zu 2 mm (78 pt)
5.000

1,1 (3,6 Fuß)

1 (3,3 Fuß)

740 x 1.050 (29 x 41 Zoll)
15

8,8
2,15
2,1
ca. 8

optional

optional
optional
inbegriffen

760 x 1.060 Hochformat (30 x 42 Zoll)
500 x 700 Hochformat
-

1 bis 3 mm N F G E B Wellenbereich
2.250

1,1 (3,6 Fuß)

1 (3,3 Fuß)

740 x 1.050 (29 x 41 Zoll)
15

8,6 (28 Fuß)
2,1 (7 Fuß)
2,3 (7,5 Fuß)
ca. 6,5

optional

optional (Druckmarke oben zu platzieren)
optional
inbegriffen

Parameter Euclid IIIS Euclid IIICEuclid III Beam
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Highcon Euclid III Highcon Beam Highcon Euclid IIIC

Highcon Euclid IIIS

DIGITALES SCHNEIDEN UND RILLEN IM B2-FORMAT

• B2-Maschine mit allen im B1-Format bereits bestens bewährten 
   Funktionen und Möglichkeiten für digitales Schneiden und Rillen

• Einfache Aufrüstung vor Ort auf das B1-Format

• Keine Engpässe dank digitaler Komplettlösung

FÜR FALTSCHACHTELHERSTELLER, AKZIDENZDRUCKEREIEN 
UND WEITERVERARBEITER, DIE IM B1/B2-FORMAT ARBEITEN

• Bewährte digitale Schneid- und Rilltechnologie für kleine bis mittlere Auflagen 
   mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis – die Lösung als Reaktion auf Markttrends

• Kürzere Rüstzeiten, höhere Designflexibilität und Effizienz

• Kleinauflagen

• Schnelle Markteinführung und Änderungen 
   in letzter Minute

• Individualisierung und Personalisierung, 
   auch für Kleinstserien

• Differenzierung durch Wegfall der Designeinschränkungen

PROFITABLE LÖSUNG ALS REAKTION AUF DIE MARKTTRENDS

DIGITALES SCHNEIDEN UND RILLEN VON WELLPAPPE IM B1- UND B2-FORMAT

Speziell für Wellpappe von 1 mm bis max. 3 mm entwickelt. 
Gut geeignet für individualisierte Verpackungen sowie POS-Displays, Stege und Einsätze.

DIGITALE SCHNEID- UND RILLLÖSUNG FÜR DIE MAINSTREAM-PRODUKTION VON FALTSCHACHTELN, 
WELLPAPPENVERPACKUNGEN, DISPLAYS UND AKZIDENZDRUCKANWENDUNGEN MIT EINEM DURCHSATZ 
VON BIS ZU 5.000 B1-BOGEN/STUNDE

Für mittelgroße Faltschachtelhersteller, große Akzidenzdruckereien (3B) und große Weiterverarbeiter bietet 
die Highcon Beam:

Robuste, profitable Lösung als Reaktion auf die Markttrends

• Schnelle Markteinführung

• Änderungen in letzter Minute

• Kontinuierliche Differenzierung und Innovation

• Schnellere Auftragsbearbeitung innerhalb der Lieferkette 
   ohne Werkzeuge und komplizierte Einrichtung 

• Große Auswahl an Substraten, inkl. Wellpappe bis zu E-Welle

• Analog-Digital-Wandlung – bessere Nutzung analoger Systeme 
   für sehr große Auflagen

• Verpackungen mit Doppelnutzen, d. h. Transport- 
   und Verkaufsverpackungen

• Mögliche Anpassung der Größe und Struktur zur Optimierung 
   der Verpackungsgröße und Verringerung der Versandkosten

• Innovative Rilltechnologie zur Herstellung von robusteren Verpackungen 
   als mit herkömmlicher Technologie

• Optimierte Öffnungsmechanismen mit sauberen Kanten dank 
   maßgeschneiderter Perforation
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LEISTUNG
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TECHNISCHE 
DATEN

ABMESSUNGEN 
UND GEWICHT 
DER MASCHINE

ZUSATZMODULE

Max. Format (mm)
Min. Format (mm)
Karton- und Etikettenstärke (µ)
Mikrowellpappe (mm)
Wellpappe (mm)
Max. Durchsatz (Bogen/Stunde)

Höhe des Anlegerstapels, 
inkl. Palette (m)
Höhe des Auslagestapels, 
inkl. Palette (m)

Nettostanzbereich
Greiferrand (mm)

Länge (m)
Breite (m)
Höhe (m)
Nettogewicht (Tonnen)

HIDS (Integrierte digitale 
Highcon-Ausbrecheinheit)
Erweiterte Registerregelung
Stanzen anhand variabler Daten
CAD Light Editor

530 x 750 Hochformat (21 x 30 Zoll)
320 x 457 Hochformat (12,5 x 18 Zoll)
200-600 (8-24pt)
N+F+G bis zu 1,2 mm (47 pt)
-
2.750

1,1 (3,6 Fuß)

1 (3,3 Fuß)

510 x 750 (20,07 x 29,5 Zoll)
15 (0,59 Zoll)

8,6 (28 Fuß)
2,1 (7 Fuß)
2,3 (7,5 Fuß)
ca. 5

optional

optional
optional
inbegriffen
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1,1 (3,6 Fuß)
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15

8,6 (28 Fuß)
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2,3 (7,5 Fuß)
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inbegriffen

760 x 1.060 Hochformat (30 x 42 Zoll)
500 x 700 Hochformat (19,7 x 27,6 Zoll)
200-900 (8-36pt)
N+F+G bis zu 1,2 mm (47 pt)
E bis zu 2 mm (78 pt)
5.000

1,1 (3,6 Fuß)

1 (3,3 Fuß)

740 x 1.050 (29 x 41 Zoll)
15

8,8
2,15
2,1
ca. 8

optional

optional
optional
inbegriffen
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-
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